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(54) CHẤT KẾT DÍNH DẪN ĐIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NỐI CHI TIẾT ĐIỆN TỬ
(57)  Sáng chế đề cập đến chất kết dính dẫn điện có thể đem lại tính dẫn điện liên tục tốt 
cho nền, trong đó việc xử lý tiền chất trợ dung đã được áp dụng, và phương pháp nối các 
chi tiết điện tử. Chất kết dính dẫn điện cần được sử dụng bao gồm hợp chất acrylic có thể 
polyme hóa, peroxit hữu cơ, và các hạt hàn, peroxit hữu cơ nêu trên có nhiệt độ chu kỳ bán 
rã một phút thấp hơn nhiệt độ đường rắn của các hạt hàn này. Tại thời điểm gắn kết ép 
nhiệt, các hạt hàn được nghiền và màng oxit được loại bỏ, và lớp tiền chất trợ dung trên bề 
mặt va chạm cũng được loại bỏ nhờ việc nấu chảy và sự chảy của nó, nhờ đó sự dẫn điện 
liên tục được đảm bảo, và sau đó thành phần chất kết dính được hóa rắn hoàn toàn.
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